


ーボードレベルシールド－

-Board Level Shield -

製品概要

ボードレベルシールドは、回路基板上に、はんだ付

けで取り付けるシールドシステムです。他実装部品

と共に、リフロー実装が可能です。

1ピースタイプおよび保守性に優れた 2ピースタイ

プの設計、製造が可能です。標準品も準備してお

ります。

マルチコンバートメン卜対応により、基板上の複数の

部分をシールドしたい場合、それぞれにシールドを

かぶせるのではなく、一つの大きなシールドに区画

を設け、 1つのシールドケースで複数の回路をシー

ルドする事も可能です。これにより、貴重な基板上

のスペースとコストの削減が可能となります。

ご要望に沿った供給形態で、納品が可能です。テ

ープ梱包、トレイ梱包、バルク梱包からお選び頂け

ます。

材質は、洋白、錫めっき鋼板、 SUS等、ご用途に

応じて選択可能です。

表面実装が基本の製品ですが、位置決めピン、強

度向上の為のタブ等、数々のオプションに対応し

ております。本製品は、今日利用できるシールドの

中で、最もフレキシピリティに富んだ製品です。

当社にてカスタム品の設計・技術支援、迅速なプ

ロトタイプのご提供が対応可能です。

また、海外工場にて、少量・大量生産のご注文に

対応する事が可能です。

Lair 

製品特徴

2ピースタイプのカバーは、激しい衝撃や振動

でも外れないように設計しております。

1ピースタイプ、 2ピースタイプのフレーム製品

は、自動実装装置に対応可能です。

カスタム品では、表面実装タイプを含む、各種

オプション対応が可能です。

2ピースタイプでは、フレーム・カバーを事前に

組みつけた状態での納入、別部品での納入が

ご選択可能です。
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